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Empfehlung Ausfiihrung Schablone:
Recommendation mask design:

Schichtstarke: 150um
Thickness: 150um

Létpad Schablone
Solder pad mask
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Empfehlung Lotpads:

Solder pad recommendation:

LN LN
m M
LN o o o LN |
— — 5
| ! | D
0,35
(o))
0 - - 0
| | | r 0,35
5
Index | Anderung Auftraggeber |Konstrukteur [Datum | Letzter Priifer |Toleranzen /Tolerances
Index | Modification Initiator Designer Date Last auditor
W.Geck
O 20.01.22 E
O Werkstoff Gewicht
Material Weight
Kundenteilenummer
O Customer part number
O UFSPF““Q Blattformat
Origin Sheet format Ak
. ) Teilenummer Mafstab
Maf3 bei Schablone gedndert W.Geck V.Athanasi |18.01.22 L-9x9-a :
9 Part number Scale 21
. Zeichnungsnummer Blatt
Neuerstellung WGeck | V.AManasi (050521 | graying mumber L-9%x9-3 page 171
Benennung /Title
O- Alle MaBe in [mm] . . .o
_WE O ﬂ All measures in [mm] I_ 0 1- b I |_ d f U r 9 X 9 F
| A
— ————(—— | Schutzvermerk IS0 16016 beachten. Falls Ubersetzung (i | | 0 |
O— abweicht, ist der deutsche Text giiltig fUI" Le”-erplaﬂ-en In LOH‘EChnlk
) Observe protective note ISO 16016 . . .
WURTH ELEKTRONIKICS | . iation deviats the German text is valid Fertigungszeichnung ~ Status: Approved / Freigegeben

1

3

L

sheet ver. 1.00



	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht2


